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決算概要

2023年度

2Q

2024年度

2Q
増減額

対前年比

増減(％)
主な要因

売上高 8,001 9,841 1,839 23.0

非メモリー向けプローブカードは、国内先行需要向け以外の需要が振る
わず、前年同中間連結会計期間をやや下回る。メモリー向けプローブ
カードは、国内外に高付加価値製品の拡販が進んだ結果、前年同中間連
結会計期間に対して回復傾向となる。以上により、全体としては前年同
中間連結会計期間を上回る結果となる。

売上原価 5,741 5,580 △ 160 △ 2.8

売上総利益 2,260 4,260 2,000 88.5
不安定な為替相場の影響はあったものの、高付加価値製品を中心とした
売上高の増加に加え、国内工場の稼働率向上等により、前年同中間連結
会計期間を大きく上回る結果となる。

販管費 2,239 2,209 △ 29 △ 1.3

営業利益 20 2,050 2,029 ―

経常利益 153 1,995 1,841 ―

税前純利益 153 1,995 1,841 ―

法人税等 68 647 578 841.4

親会社株主に帰属する
中間純利益

84 1,347 1,263 ―

（単位：百万円）
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売上高と経常利益の推移
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連結貸借対照表
2024年3月31日 2024年9月30日

増減額
金額 構成比(%) 金額 構成比(%)

資産の部

流動資産 26,143 75.2 25,855 72.8 △ 287

有形固定資産 7,896 22.7 8,883 25.0 987

無形固定資産 186 0.5 194 0.5 8

投資その他の資産 543 1.6 588 1.7 44

資産合計 34,769 100.0 35,522 100.0 752

負債の部

流動負債 5,519 15.9 5,193 14.6 △ 325

固定負債 4,580 13.2 4,038 11.4 △ 541

負債合計 10,099 29.1 9,232 26.0 △ 867

純資産の部

株主資本 23,969 68.9 25,073 70.6 1,103

その他の包括利益累計額 700 2.0 1,216 3.4 516

純資産合計 24,670 70.9 26,290 74.0 1,620

負債純資産合計 34,769 100.0 35,522 100.0 752

（単位：百万円）
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資産
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負債純資産
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キャッシュ・フロー
（単位：百万円）
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(22年10月～23年3月) (23年4月～23年9月) (23年10月～24年3月)       (24年4月～24年9月)  

税前利益 + 1,995
減価償却費 +  567
売上債権 +  566
棚卸資産 △1,430
仕入債務 △ 883

有形固定資産取得 △ 1,549
定期預金払戻Net    + 20

長期借入金の
返済による支出 △ 573

社債の償還による支出 △ 50
配当金の支払額 △ 253

2024年9月末
キャッシュ・フロー 主な内訳

(単位：百万円）
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投資

2023年度 2024年度

上期実績 下期実績 上期実績 下期計画
（予想）

開 発 費 939 695 741 1,009

設備投資 419 1,755 1,512 3,288

減価償却 526 538 567 533

（単位：百万円）
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2024年度見通し

2024年度

上期実績

2024年度

通期予想

売上高 9,841 20,600

営業利益 2,050 3,600

経常利益 1,995 3,400

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,347 2,400

（単位：百万円）

配当は年間55円（第２四半期末30円、期末25円）を予定しております。
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将来の見通しに関する記述について

本資料で記述されている予想値および計画値は、現時点で入
手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的な
リスクや不確実性が含まれています。
そのため様々な要因の変化により、実際の業績等は記述され
ている数値とは異なる結果になる可能性があることをご承知
おきください。
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JEM
Your Probing Partner
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